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執筆者(敬称略) 

本書ではこんな情報を掲載しています 

※第一著者のみ掲載 

◎Beyond５Gや６Gに対応するには？ GHz、THz帯に対応可能なノイズ対策を徹底解説！ 

 「薄型」「軽量」「フレキシブル」、、、新たな応用先に向けた材料開発、対策技術を詳解！ 
新刊書籍 
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-Ｂｅｙｏｎｄ５Ｇ/６Ｇ通信・EV/HEV・自動運転・パワエレに向けた- 

電磁波吸収・シールド材料の 

ぜひご試読ください 
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開発と  

◆電磁波吸収材料の広帯域への対応◆ 

 ・５Ｇ／Beyond５Ｇに対応した電磁波吸収材料設計の考え方    ・広帯域対応電磁波吸収材料のフィルム化、軽量化 

 ・広帯域への対応、周波数選択的なメタマテリアル電波吸収体の開発  ・ギガヘルツ・テラヘルツ帯電波吸収体の研究開発 

◆電磁波遮蔽、シールド材料の軽量化◆ 

 ・電磁波シールド材の選定方法と適用技術      ・導電性高分子を利用した電磁波遮蔽技術 

 ・カーボンナノチューブを利用した軽量電磁波シールド材料の開発   ・軽量材料への電磁波シールドめっき技術によるシールド性の付与 

◆EMCの設計、対策に向けた電磁ノイズの解析、シミュレーション技術◆ 

 ・機器ノイズ抑制設計を実現するためのシステムレベルモデル化・解析手法 ・電磁界シミュレーターを利用した解析技術とEMIシミュレーション 

◆電磁ノイズの対策技術◆ 

 ・電子機器、半導体、パワエレ、自動車電動化、自動運転、EMC問題、通信デバイス、IoTでの対策技術 
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